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SOUDABOND SDK

Specialne penové lepidlo na baze polyuretanu. Vyvinuté pre rychle, efektivne a &isté lepenie sadrokarténovych dosiek na

bezné stavebné povrchy. Zaistuje vyraznu Usporu nadkladov a €asu pri inStalacii stavebnych dosiek.

Technické udaje: &
Baza Polyuretan m
Konzistencia stabilna pena

Systém vytvrdzovania vihkostny

Tvorba Supky * cca8 min.

Rychlost’ vytvrdzovania * cca 30 min. - lepiaci pruh @ 30 mm

Moznost’ orezu * cca 50 min. - lepiaci pruh 30 mm

Finalne vytvrdenie * +12 hod. (lepiaci pruh @ 30 mm)

Postexpanzia minimalna

Tepelna vodivost’ (DIN 52612) cca 0,035 W/m.K

Pevnost' v tahu ** (DIN EN 1607) 0,19 N/mm?

Pevnost' v Smyku ** (DIN EN 12090) 0,142 N/mm?

Modul pruznosti v Smyku ** (DIN EN 12090) 0,489 N/mm?

Teplotna odolnost’ ** (po vytvrdeni) -40°C az +90°C, kratkodobo +120°C (do 1 hod.)

* Hodnoty samézu menit dla aktualnych podmienok ako je teplota, vihkost alebo povaha podkladu. ** Plati pre pIne vytvrdeny produkt.

Charakteristika:

= az 30% Uspora ¢asu pri lepeni stavebnych dosiek

= vynikajuca pociato¢na prilnavost aj pri nizkych teplotach

= ekonomické vyuZitie lepidla vdaka preciznemu davkovaniu

= zjedného balenia nalepite az 14 m? dosiek

= uréené na lepenie na zvislé steny

= je mozné aplikovat priteplotach od +5°C do +35°C

= nizka tepelna vodivost lepidla (0,035 W/m.K) zvySuje tepelno
izolacné vlastnosti konstrukcie

= lepidlo po vytvrdeni zostava pruzné, nekrehne

= vyrovnava nie celkom rovné povrchy

* minimalna expanzia zaistuje presnu inStalaciu dosiek

= znacna Uspora nakladov na manipulacii v porovnani s
konvenénymi lepidlami, alebo lepiacimi maltami

= rychlo vytvrdzuje, dalSie prace mézu za¢at uz po 1 hodine

= odolné vog&irdznym rozpustadlam, farbam a chemikaliam

= nestarne ani nedegraduje (nutné chranit pred UV Ziarenim)

= vodeodolné (nie je vodotesné), neobsahuje rozpustadla

Priklady pouzitia:

= Cisté, rychle a ekonomické lepenie stavebnych dosiek

= lepenie dosiek zo sadrokarténu, sadrovlaknitych, OSB a pod.
= vyplhovanie Spar okolo a medzi jednotlivymi doskami

Prevedenie:
Farba: oranzova, Balenie: aerosélové plechovky 750 ml

Skladovatelnost”:
18 mesiacov od datumu vyroby v neotvorenom obale pri teplotach
+5°C az +25°C. Skladujte vo zvislej polohe, ventilom nahor.

Podklady:

Bezné stavebné podklady ako je beton, murivo, kamen, omietka,
drevo, bitimenové natery, bitimenové folie s pieskovym alebo
bridlicovym povrchom, polystyrén, polyuretanova a fenolova
pena, oSetrené ocelové plechy a profily, vidkno-cement,
porobetdn, drevotrieska, sadrokarton, sadrovlaknité dosky a pod.
Podklad musibyt sudrzny, &isty, bez prachu a mastnoty alebo
pripadnych oddebriovacich pripravkov a pod. Povrch méze byt
mierne vlhky, ale nie mokry. Odstrarite z povrchu pripadné
cementové krusty a sintrové vrstvy. Z bitimenovych pasov
odstrante pripadné bubliny a lepidlo tu nanasajte celoploSne.
Nema prilnavost na PE, PP, PTFE a silikdn.

Odporac¢ame overit prilnavost lepidla na véetkych podkladoch.

Pracovny postup:

Pred aplikaciou zakryte vSetky prilahlé oblasti na ochranu pred
znecistenim. Vo veternych podmienkach prijmite opatrenia, aby
penové lepidlo neznecistilo okolie. Prilepeni v interiéri zaistite
dobré vetranie.

Plechovku pretrepte min. 20 x a naskrutkujte na aplikaénu pistol.
Regulaény 8réb pitole nastavte podla pozadovaného priemeru
pruhu nanasaného lepidla. Spiku aplikagnej pistole, pri nanasani
lepidla, drzte 1 - 2 cm nad podkladom. V priebehu prace dozu
opakovane pretrepavajte.

Lepené dosky pritlate na stenu do cca 8 mindt od nanesenia
lepidla (20°C-65% r.v. doba je kratSia pri vys$Sej teplote/vihkosti a
dIhsia pri nizSej teplote/vihkosti). Usadené dosky nepoklepavajte
ani ich neodlepuijte. V pripade nutnosti, po odlepeni dosky, je
potreba ju ocistit' a lepidlo naniest’ znovu. Pri praci pri vysokych
teplotach a nizkej urovni vzdusnej vihkosti, vytvrdenie lepidla
urychlite miernym navihéenim podkladu.

Lepenie sadrokartonu

Vopred overte sudrznost podkladu. Na povrch nalepte
samolepiacu pasku a ihned' ju strhnite. Pokial na paske zostane
stara farba alebo omietka, podklad nie je dostato¢ne sudrzny.
Nedrziace Casti povrchu odstrante, nesudrzné savé podklady
o$etrite Soudal Hibkovou penetréciou.

Penové lepidlo vyplni nerovnosti do 30 mm. Pre inStalaciu SDK
dosiek SirSich ako 50 cm naneste tri zvislé pruhy lepidla, pri Sirke
dosky pod 50 cm staci naniest dva zvislé lepiace pruhy.

Do 1 hod od nalepenia dosky nijako nezatazujte. VSetky Spary
vyplite Soudabond SDK, po vytvrdeni prebytocné lepidlo odrezte
nozom.

Aplikac¢na teplota: +5°C az +35°C (podklad), +5°C az +25°C
(obsah plechovky) - optimalne +15 az +25 °C. Pripadne teplotu
obsahu dézy upravte ponorenim do studenej alebo teplej vody.
Cistenie: pred vytvrdenim penu odstrarite Soudal Cisticom PU
peny alebo obruskami SWIPEX, po vytvrdeni mechanicky a
Soudal Odstranovaéom PU peny.

Opravy: Soudabond SDK

Bezpecnost: Dodrzujte bezné zasady hygieny prace. Pouzite
ochranné rukavice a okuliare. Vytvrdenu penu neodstrariujte
opalovanim, len mechanicky. Pouzivajte len v dobre vetranych
priestoroch. Dal$ie pokyny vid. obal vyrobku a bezpe&nostny list.

Poznamka: Informacie obsiahnuté vtomto dokumente su vysledkomnasich testov a skiisenosti a si uvedenév dobrejviere. R6znorodost materidlov, podkladov, pocet ich moznych
kombinacii a zpdsobov aplikacii je tak vysoky, Ze nieje mozné obsiahnutich Upliny popis. Z tychto dévodov nemézeme obecne prijat zodpovednost za dosiahnuté vysledky. V kazdom

pripade doporucujeme aplikaciu vopred vyskusat.
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